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ELEKTRONIK DEVRE UYGULAMALARI iCiN BITKISEL LiF TAKVIYELI BIR
BiYO-KOMPOZIT PCB PLAKET
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Teknik Alan

Bulus, baskili devre kartlarinin (PCB, printed
circuit board) Ulretiminde kullanilmak (zere
bitkisel lif takviyeli bir biyo-kompozit plaket
(Biyo-PCB) ile ilgilidir.

Ozet

Bulus, cevre dostu, biyo-bozunurlugu yiksek
olmak lzere, bir uygulamada kabak lifi ve/veya
keten ve/veya jut ve/veya sisal ve/veya hemp
ve/veya kenaf gibi bitkisel lif iceren bir takviye
kismi ve epoksi ve/veya polyester ve/veya vinil
ester ve/veya HDPE ve/veya PP ve/veya ABS gibi
termoset ve/veya termoplastik iceren bir matris
kismi iceren bir kompozit plaket ile ilgilidir.

Gorsel
Takviye A Bak levha
Matris | mp
Elemani Biyokompozit
Bitkisel lfler
+ Termoset regineler * El yatuma teknigi (Hand Lay-Up Technique)

+ Termoplastik regineler + pres kaliplama (Compression Moulding)
* Dofal regineler « Ekstrilzyon yontemi (Extrusion Process)
* Pultriizyon yontemi (Pultrusion Process)
* Vakum Infiizyon Teknigi (Vacuum Infusion Technique)

Kullanim Alani

e Elektrik ve Elektronik Devreleri
e Otomotiv ve ev aydinlatma sistemleri
e Anten uygulamalari

Avantajlar

e Cevre dostu (% 60 bitkisel lif takviyeli),

e Disuk yogunluk

o % 60 geri donustirilebilir,

e Elektronik devre uygulamalarinda kullanilabilir
PCB plaket tasarimi igin iyi diizeyde akustik,
mekanik ve elektriksel 6zellikler.

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL 3, Prototip vardir.
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Arastirma Alanlari
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